LabMT

Laboratof Mikroelektronickych Technologii

Technologicka skupina UMEL

Autor: Ing. Alexandr Otahal, Ph.D.

Vedouci skupiny
Vlysoké udeni technické v Brné, FEKT, Ustav mikroelektroniky

Kontakt: alexandr.otahal@vutbr.cz , +420 775852176

Fakulta elektrotechniky a komunikaénich technologiie Vysoké uéeni technické v Brné



mailto:alexandr.otahal@vutbr.cz

1. Zameéreni skupiny a poskytovane sluzby

» Navrh a vyroba Hybridnich Integrovanych Obvodu (HIO).

» Tlustovrstva technologie.

» Kontaktovani polovodi€ovych &ipa a mikroelektronickych struktur (Wire Bonding — zlato, stfibro, hlinik).
* Osazovani DPS a jejich opravy.

» Pouzdfeni polovodi¢ovych Cipl a mikroelektronickych struktur. Dekapsulace elektronickych pouzder.

» Stfihové a tahové zkousky u pajenych spoju a kontaktovacich dratka.

» XRF spektroskopie — prvkova analyza slozeni materialu.

« Navrh a konstrukce zafizeni (pajeni, dispenzni tisk, méfici aparatury ad.).

« Reseni technologickych problému spojenych s praxi (optimalizace procesu pajeni, navrh DPS, senzory
pro méfeni teploty a elektrochemie, tlustovrstva topna télesa ad.).

Reballing pajeci stanice HSR-01

Cip expandér LTCC (vlevo) a alumina (vpravo)
Elektrochemické senzo
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2. Projekty a spoluprace s prumyslem

 Projekt RADGEN (OPPIK Aplikace VIII) — navrh a optimalizace ru¢niho potenciostatu pro zjisténi miry
ozareni pracovnikU, resp. obyvatelstva po jaderné havarii.

« UJP Praha a.s. — miniaturizace, optimalizace a kompletace propojeni ploSnych senzoru radioaktivniho
zareni.

« Centrum vyzkumu Rez — vyzkum radiaéni odolnosti piezoelement.

« PBT Works s.r.o. — vyvoj a vyroba sklenénych substratt pro méfeni aktivity myciho média v my¢kach
desek plosnych spoji a méfeni SIR (povrchovy izolaéni odpor).

« CactuX s.r.o. — vyvoj topného télesa a fidici jednotky pro pajeci zarizeni hotplate do rentgenu.

Ruéni potenciostat pro zjiSténi Sklenéné substraty pro méreni aktivity
miry ozareni populace po jaderné myciho média pro DPS N z = g
P Sklenény substrat pro méreni

SIR
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3. Vyzkumna a vyvojova cinnost

« Vyzkum jakosti, spolehlivost a vnitini struktury pajeného spoje (teplotni cyklovani, morfologie, testy mechanické
odolnosti ad.) po pridani vnéjsi energie (elektricky proud, mechanické vibrace atd.).

» Vyzkum a vyvoj v oblasti tlustych vrstev (korundova keramika, nitridova keramika, LTCC, flexibilni substraty) — elektrochemické
senzory, jakost pajenych spoju, vyvoj novych polymernich past ad.
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